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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ８４１１《陶瓷和玻璃绝缘材料》分为三部分：

———陶瓷和玻璃绝缘材料　第１部分：定义和分类；

———陶瓷和玻璃绝缘材料　第２部分：试验方法；

———陶瓷和玻璃绝缘材料　第３部分：材料性能。

本部分为ＧＢ／Ｔ８４１１《陶瓷和玻璃绝缘材料》的第２部分。

本部分修改采用了ＩＥＣ６０６７２２：１９９９《陶瓷和玻璃绝缘材料　第２部分：试验方法》（英文版）。

本部分的章条编号、标准结构与ＩＥＣ６０６７２２：１９９９完全对应。

本部分所采用的术语、符号、单位与ＩＥＣ６０６７２２：１９９９一致。

本部分与ＩＥＣ６０６７２２：１９９９的主要差异是：

ａ）　删除了ＩＥＣ６０６７２２：１９９９的前言；

ｂ）　用小数点“．”代替了作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　在表３中增加注：“如果条件不允许，可用２０ｍｍ试样试验，相应的条件如夹具圆棒直径也改

为２０ｍｍ。”

近三十年来，我国瓷绝缘子业界所获得的弯曲强度数据都是基于直径为２０ｍｍ的试样。为了和

ＩＥＣ接轨并逐步向ＩＥＣ试样过渡，本部分采纳ＩＥＣ６０６７２２：１９９９Ｃ１００类瓷弯曲强度试样直径，即

１０ｍｍ直径试样。考虑到在过渡期间原有试验数据的使用问题，以增加表注的方式说明同时可采用直

径为２０ｍｍ的试样。

ＧＢ／Ｔ８４１１—２００８《陶瓷和玻璃绝缘材料》代替ＧＢ／Ｔ８４１１．２—１９８７《电瓷材料　第二部分：试验方

法》。与ＧＢ／Ｔ８４１１．２—１９８７相比主要变化如下：

———将原标准名称《电瓷材料》按照ＩＥＣ６０６７２改为《陶瓷和玻璃绝缘材料》。

———为适应文本采标的需要，按照ＩＥＣ６０６７２的结构，改原来的两部分为三部分。

———将ＧＢ／Ｔ８４１１的适用范围从单纯的电瓷材料扩展到电气绝缘用陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃结合云

母和玻璃材料。

本部分代替ＧＢ／Ｔ８４１１．２—１９８７《电瓷材料　第二部分：试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ８４１１．２—１９８７相比主要变化如下：

ａ）　删除了原标准中对拉伸强度、冲击弯曲强度、孔隙性、动弹性模量测量的测量方法；

ｂ）　删除了原标准中对试验分类的内容；

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘子标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８０）归口。

本部分负责起草单位：西安电瓷研究所。

本部分参加起草单位：西安西电高压电瓷有限责任公司、南京电器集团有限责任公司、湖南大学、抚

顺电瓷制造有限公司、大连电瓷有限公司。

本部分主要起草人：谢清云、罗汉英、姚君瑞、袁枫、万隆、蔡克飞、张海滨、郭鹏。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８４１１．２—１９８７。
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陶瓷和玻璃绝缘材料

第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ８４１１的本部分适用于电绝缘用陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃结合云母和玻璃材料。本部分规定了

试验方法，目的在于用这些方法测出试样所用材料的典型性能参数。在多数情况下，电绝缘陶瓷部件的

尺寸和形状与试样相差很远，因此这些测试所得出的结果仅是实际部件特性的指导性参数。对试样成

型和试样处理方法的要求在相关处讨论。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ８４１１的部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１２１４．２—１９８５　游标类卡尺　游标卡尺

ＧＢ／Ｔ１２１６—２００４　外径千分尺（ＤＩＮ８６３１：１９９９　ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２１９—２０００　几何量技术规范　长度测量器具：指示表　设计及计量技术要求（ｅｑｖＩＳＯ４６３：

１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—１９９９　固体绝缘材料电气强度试验方法　工频下的试验（ｅｑｖＩＥＣ６０２４３１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４０９—１９８８　测定电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长）下介电常数和介质损耗

因子的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６０２５０：１９６９）

ＧＢ／Ｔ１４１０—１９８９　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６００９３：１９８０）

ＧＢ／Ｔ８４１１．１—２００８　陶瓷和玻璃绝缘材料：第１部分：定义与分类（ＩＥＣ６０６７２１：１９９５　ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４１１．３—２００８　陶瓷和玻璃绝缘材料：第３部分：材料特性（ＩＥＣ６０６７２３：１９９７　ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０５８０—２００３　固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件（ＩＥＣ６０２１２：１９７１　ＩＤＴ）

ＧＢ１０５８１—１９８９　固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６０３４５：

１９７１）

ＩＥＣ６１００６：１９９１　电绝缘材料玻璃转变温度的测定方法

ＩＳＯ７５８：１９７６　工业用液体化学产品　在２０℃时密度的测定

ＩＳＯ３５３４１：１９９３　统计　词汇和符号　第１部分：概率和一般统计术语

ＩＳＯ７８８４８：１９８７　玻璃　黏度和黏滞点　第８部分：转变温度的测定（热膨胀仪法）

３　试验总则

３．１　试样

试样制备条件应尽量和部件制造的正常条件接近，应制备足够试样以表征该正常条件。试样成型

和表面处理方法会影响试验结果，因而试样制备所用的成型和表面处理方法应尽可能与部件制造所用

方法相同。试验报告中应指明试样的制备方法。按本部分测得的所有数值仅适用于用所述方法制备的

相同形状的试样，不适用于其他形状和尺寸的试样及陶瓷部件，也不适用于其他方法制造的试样及陶瓷

部件。表１列出了每一种试验所需要的最少试样数量。

注：对于热钢化玻璃试样，玻璃的热预应力状态取决下列因数：

———玻璃转变温度范围之上和之下的热膨胀系数（参考ＩＥＣ６１００６）；
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